Warszawa, dnia. 06.03.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/14/2012

Postgpowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawe:
czgsci elektronicznych
dla Przemystowego Instytutu Automatyki i Pomiarow

PIAP
Zakup wspottinansowany z VII Programu Ramowego.

CPV: 31711000-3

Warto$¢ szacunkowa zaméwienia ponizej 200 000 euro.

Miejsce dostawy:

Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Zamawiajacy:

Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Adres strony internetowej: www.piap.pl
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
NA DOSTAWE CZESCI ELEKTRONICZNYCH

1. Nazwa i adres zamawiajacego

Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP
Al Jerozolimskie 202
Warszawa

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Zamowienie udzielone bedzie w trybie przetargu nieograniczonego ponizej kwot okre§lonych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759.) — dalej zwana ,,ustawa”

Zakup wspoétfinansowany z VII Programu Ramowego

3. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa fabrycznie nowych 1 wolnych od wad, nizej] wymienionych
czesci elektronicznych o parametrach szczegétowo wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia , z
transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiajacego PIAP, al.
Jerozolimskie 202, Warszawa:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert czgsciowych
Tlos¢ czesci — 2

Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia

Czese I
Czesé Opis
nrl
Oznaczenie producenta Producent Hlosé
C0603C822KSRACTU KEMET 20
43045-0412 Molex 30
M50-3600542 Harwin 15
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1-1634009-0 TE CONNECTIVITY / 30
GREENPAR
BAT165 Infineon 230
SPPO7N60C3 Infineon 15
SPP20N60C3 Infineon 10
L6562D STMICROELECTRONICS | 10
BC817-40 NXP 250
BCX51 NXP 40
BFRO3A NXP 25
IRF6648TR1 INTERNATIONAL 30
RECTIFIER
BZV55-C12 NXP 75
BZV55-C4V7 NXP 55
M50-3100545 Harwin 80
LR2010-R10FW WELWYN 35
LR2512-ROSFW WELWYN 20
SN65HVD231D TEXAS INSTRUMENTS 75
53261-0271 Molex 35
TPSA226K006R0900 AVX 85
S0YXF1000M16X25 RUBYCON 5
CRCWO0603174KFKEA vishay 20
TSM 05128 TRACOPOWER 5
SN65HVD251D TEXAS INSTRUMENTS 50
BC807-25 FAIRCHILD 130
UC2825DW TEXAS INSTRUMENTS 8
CC1020-RTB1 TEXAS INSTRUMENTS 25
MJ-064 PRO SIGNAL 16
USBLC6-2SC6 STMICROELECTRONICS | 25
LT3724EFE#PBF LINEAR TECHNOLOGY 17
SG-310 SCF C 8.0MHZ EPSON TOYOCOM 75
0907-4-15-20-75-14-11-0 Mill MAX 35
C0805C106K4PAC KEMET 20
IRF7425PBF INTERNATIONAL 110
RECTIFIER
SK26A TAIWAN 300
SEMICONDUCTOR
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SK36B TAIWAN 250
SEMICONDUCTOR
06035C104K4T2A AVX 3000
24AA08T-1/OT Microchip 70
C1210C475KSRACTU KEMET 100
AT24C04BN-SH-B Atmel 100
LM3404HVMR NATIONAL 85
SEMICONDUCTOR
IRFR5305TRLPBF INTERNATIONAL 35
RECTIFIER
SG73P1JTTD1603F KOA 20
IRF6644TR1PBF INTERNATIONAL 7
RECTIFIER
MCP9800AOT-M/OT Microchip 40
MS80-8420242 Harwin 10
IRLR2705PBF INTERNATIONAL 10
RECTIFIER
C1206C106K4RAC-TU KEMET 550
CRCWO06033K00FKEA vishay 50
CRCWO060339KOFKEA vishay 50
CRCWO080512K4FKEA vishay 50
CRCWI1206100RFKEA vishay 50
XTR106UA TEXAS INSTRUMENTS 5
FDC5614P FAIRCHILD 60
SN74LVC1G123DCUT TEXAS INSTRUMENTS 10
PMEG6010CEH NXP 130
2N7002 NXP 150
LQH31CN101K03L MURATA 10
P20-0245R Harwin 35
UC2842N TEXAS INSTRUMENTS 25
C5S-20.000-12-3030-X AKER 10
IHLP4040DZER470M11 vishay 20
OPA2277UA TEXAS INSTRUMENTS 80
M74VHCI1GI132DTT1G ON SEMICONDUCTOR 10
C1206C475K5PACTU KEMET 750
MCHPO3WS8F1504TSE Multicomp 50
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ERJTO08J102V Panasonic 20
ERA3AEB473V Panasonic 10
ERA3AEBI154V Panasonic 20
ERA6AEB104V Panasonic 60
IRFR3806PbF INTERNATIONAL 20
RECTIFIER
STM32F103C8T6 STMICROELECTRONICS | 45
STM32F103T8U6 STMICROELECTRONICS | 20
BZX84C5V1 vishay 35
TZMC18-GS08 vishay 10
BZT55C3V3 Multicomp 20
STM32F103VET6 STMICROELECTRONICS | 20
MUR460 Multicomp 10
742792510 WUERTH ELEKTRONIK | 100
B82477P4154M000 EPCOS 10
AD8603AUJZ Analog Devices 10
A1391SEHLT-T Allegro MicroSystems 750
SF-1206S050-2 BOURNS 50
SF-1206S100-2 BOURNS 10
SF-1206S300-2 BOURNS 200
RRO0O816P-103-B-T5 SUSUMU 70
RRO816P-104-B-T5 SUSUMU 20
TLIB227M006R0500 AVX 20
TPSD107K020R0150 AVX 15
LT1117CTS-3.3 LINEAR TECHNOLOGY 10
LT1963AEST-1.8#PBF LINEAR TECHNOLOGY 10
ERA3AEB202V Panasonic 10
ERA6AEB242V Panasonic 30
ERA6AEB303V Panasonic 30
IRFS3006-7PPBF INTERNATIONAL 65
RECTIFIER
RRO816P-682-B-T5 SUSUMU 25
SMBIJ28A-E3/52 vishay 10
SMBIJ33A-E3/52 vishay 30
DRV8402DKD TEXAS INSTRUMENTS 25
ERJS8BSFR10V Panasonic 10
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DF3A-12P-2DS Hirose 20
12061C104KAZ2A AVX 30
IHLP-2525AH-01 vishay 130
AS193-73LF SKYWORKS SOLUTIONS | 40
TR3B107K6R3C0500 vishay 650
LM3429MH NATIONAL 20
SEMICONDUCTOR
T491D227K016ZT KEMET 50
SMBIJ12A-E3/52 vishay 100
SMBJ15A-E3/52 vishay 50
SS10P6-M3/86A vishay 20
08055C474KAT2A AVX 150
LT3991EDD#PBF LINEAR TECHNOLOGY |90
LT3991EMSE#PBF LINEAR TECHNOLOGY 10
ADR3430ARJZ Analog Devices 50
BR2032-1HF Panasonic 7
TPS76333DBVT TEXAS INSTRUMENTS 15
IR2127SPBF INTERNATIONAL 35
RECTIFIER
IR2184S INTERNATIONAL 35
RECTIFIER
IRF530NPBF INTERNATIONAL 30
RECTIFIER
IRFL110PBF INTERNATIONAL 20
RECTIFIER
1I0MQIOONTR vishay 60
IRF7343PBF INTERNATIONAL 30
RECTIFIER
IRF5305SPBF INTERNATIONAL 20
RECTIFIER
RC1206JR-0710RL Yageo 50
TC164-JR-0733RL Yageo 100
MC 0.125W 1206 1% 300K | Multicomp 50
CB(C3225T470MR TAIYO YUDEN 20
MBR20200CTG ON SEMICONDUCTOR 20
SN74HC0O0D TEXAS INSTRUMENTS 10
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TL431AID TEXAS INSTRUMENTS 20
TL7705AID TEXAS INSTRUMENTS 50
ECA2WHGI100 Panasonic 10
43045-1212 Molex 10
43045-1200 Molex 10
53047-0410 Molex 10
TS9211ID STMICROELECTRONICS | 10
BARA43S STMICROELECTRONICS | 180
FDC6330L FAIRCHILD 100
STPS3L60U FAIRCHILD 10
FX2-D3227 TE CONNECTIVITY 25
1-1337584-0 TE CONNECTIVITY / 100
GREENPAR
MR-28406-000 KNOWLES ACOUSTICS 12
EV200AAANA TE CONNECTIVITY 4
1-1478923-0 TE CONNECTIVITY / 10
GREENPAR

51021-0300 Molex 20
51021-0400 Molex 20
M380-8980205 Harwin 30
M80-8880605 Harwin 65
M80-8820342 Harwin 110
MS80-8511442 Harwin 30
M80-8531442 Harwin 5
M80-8530442 Harwin 75
M80-8530642 Harwin 50
M80-8530842 Harwin 20
AD7416ARZ Analog Devices 60
ADS130ARZ Analog Devices 10
ADS8174ARZ Analog Devices 20
AD8542ARZ Analog Devices 10
ADM3202ARNZ Analog Devices 30
ADM3485EARZ Analog Devices 20
ADP3334ARZ Analog Devices 15
ADXL330KCPZ Analog Devices 15
SSM2211S Analog Devices 30
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RLOSOSFR-7WORI1L Yageo 10
CRL1206-JW-R300ELF BOURNS 100
M80-8980305 Harwin 80
BSS138PW NXP 250
NEF2D-B-2 Neutrik 15
NF2D-B-4 Neutrik 15
NF2D-B-9 Neutrik 15
AC03000006809JACO0 vishay 10
EEEFK1A102P Panasonic 40
SMBJ24A-E3/52 vishay 50
EEEFT1H470AP Panasonic 90
T491D476K025AT KEMET 30
C0603C150J5GAC KEMET 40
C0603C332J5GAC 7867 KEMET 150
BDO075-03-A-1-L-D GLOBAL CONNECTOR 20
TECHNOLOGY
223 858 615611 Yageo 50
MMBD4148SE FAIRCHILD 140
FDC5612 FAIRCHILD 60
FIN1002M5X FAIRCHILD 15
LM4549BVH/NOPB NATIONAL 20
SEMICONDUCTOR
LM2672M-ADJ NATIONAL 85
SEMICONDUCTOR
LM5005MH NATIONAL 25
SEMICONDUCTOR
LM5010AMH/NOPB NATIONAL 55
SEMICONDUCTOR
MCCAO000581 Multicomp 230
GRM3195C1H223JAO01ID MURATA 50
EEEFK1H221P Panasonic 75
EEEIHA4R7SR Panasonic 100
EEEFK1V101P Panasonic 50
EEEFK1C471P Panasonic 20
430450212 Molex 30
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DS92LV1224TMSA/NOPB | NATIONAL 10
SEMICONDUCTOR

LTC68021G-1#PBF LINEAR TECHNOLOGY |30
SMBIJ18A-E3/52 vishay 20
TDA1308T/N2 NXP 10
53398-0271 Molex 40
53398-0471 Molex 10
HFW1201K45 M39016/6- TE Conectivity 20
109L

MS80-8820242 Harwin 50
M80-8880405 Harwin 30
M80-8881405 Harwin 25
M80-8420342 Harwin 50
M80-8510642 Harwin 35
M80-8511042 Harwin 10
ERA6AEB103V Panasonic 180
SR10-0.010-1% Caddock 10
TAJA475K006RNJ AVX 10
T495D226K035ATE300 KEMET 10
T491A105K016AT KEMET 30
T491B106K020AT KEMET 150
T491C106K035AT KEMET 65
TRIC107K010RRJ AVX 70
T491C107K016ZT KEMET 80
TRIB226K016RR]J AVX 70
TR3C226K025C0400 vishay 80
T491A225K016AT KEMET 20
T491D337K006AT KEMET 35
T491C476K016AT KEMET 30
T491B106K0O16AT KEMET 450
36502AR10JTDG TE CONNECTIVITY 100
36502A18NJTDG TE CONNECTIVITY 100
SRF0905-102Y BOURNS 350
XREWHT-L1-0000-00C01 | CREE 20
BZV55-C6V2 NXP 300
GRM31CR71H225KA88L | MURATA 50
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SMBIJ5.0A-E3/52 vishay 250
Czesé 11
Czes¢ Opis
nr2
Oznaczenie producenta Producent Ilos¢
09185106324 HARTING 10
MOR 1W-S 560K ROYAL OHM 10
20.00M SMDHC49S YIC 40
L78MO5SCDT STMICROELECTRONICS 10
ACS712ELCTR-05B-T Allegro MicroSystems 50
7-215079-6 TE CONNECTIVITY 55
7-215079-8 TE CONNECTIVITY 15
7-215460-8 TE CONNECTIVITY 10
8-0215079-2 TE CONNECTIVITY 10
154000.0,25 Siba 20
0679-9100-01 BEL FUSE 20
158000.0,25 Siba 200
158000.0,5 Siba 150
158000.1 Siba 120
158000.2 Siba 60
158000.3 Siba 60
158000.4 Siba 10
158000.7 Siba 120
BYV27/600 vishay 35
C1206C104K5RAC KEMET 100
CL321611T-4R7K-N Yageo 40
CY2P 680P 50
KINGBRIGHT
DC-7G3HWA ELECTRONIC 35
FKS2G013301A00KSSD WIMA 10
G2R-1-E-12VDC OMRON 20
HE2W107M22040HA SAMWHA 20
HPO06 1E 1% ROYAL OHM 100
INTERNATIONAL

IRF7343 RECTIFIER 10
KBL06 DC COMPONENTS 10
LCBB-601 FERROCORE 150
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LE33CD STMICROELECTRONICS 35
LL-304GD2Y LUCKY LIGHT 100
LL-304ID2Y LUCKY LIGHT 25
NATIONAL
LM19CIZ/NOPB SEMICONDUCTOR 15
LM211D TEXAS INSTRUMENTS 20
NATIONAL
LM2931CM/NOPB SEMICONDUCTOR 10
NATIONAL
LM39401S-3.3/NOPB SEMICONDUCTOR 10
NATIONAL
LM78LOSACM/NOPB SEMICONDUCTOR 15
112C-TXAR-RO1 ATTEND 10
MCP25020-1/SL Microchip 10
MCP4822-E/SN Microchip 25
MCX6251B1-3GT30G-50 Amphenol 75
MKP1J032206A00MYSD WIMA 10
MPEM-1U/400 SR PASSIVES 25
53047-0410 Molex 25
53261-0371 Molex 10
53261-0490 Molex 25
53261-0590 Molex 35
53261-0690 Molex 10
0532610771 Molex 10
53261-1271 Molex 35
53398-0590 Molex 20
SSM2166SZ Analog Devices 20
TEST-1BU 400
TS53YJ5K vishay 20
TS53YLIK vishay 15
WL1H477M12020BB SAMWHA 125
Z1.231-26PG NINIGI 10
Z1.304-2X5P NINIGI 20
Z1.311-40P NINIGI 3
430450200 Molex 70
430450600 Molex 30
32.768kHz WATCH-3x8 1QD 10
9-215083-2 TE CONNECTIVITY 30
B1112A1-ND3G-1-50 Amphenol 10
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C330C224K1RS5TA KEMET 100
CNY17-3 vishay 35
NATIONAL

DS26C32ATM/NOPB SEMICONDUCTOR 35
9019010000 WEIDMULLER 50
9019040000 WEIDMULLER 300
9019100000 WEIDMULLER 100
9019130000 WEIDMULLER 50
9019190000 WEIDMULLER

LL-S172VC-V1-2B LUCKY LIGHT 25
LL-S172PGC-G51B LUCKY LIGHT 80

KINGBRIGHT

KP-2012SYC ELECTRONIC 20
MCX1121A1-3GT30G-14-50 | Amphenol 30
MCX6121A13-GT30G-5-50 Amphenol 50
MCX6251B1-3GT30G-50 Amphenol 150
43025-0200 Molex 50
43025-0200 Molex 30
43025-0400 Molex 30
43025-0600 Molex 30
43025-1000 Molex 10
0430450400 Molex 40
0430450800 Molex 25
51021-0200 Molex 50
51021-0300 Molex 20
51021-0400 Molex 10
51021-0500 Molex 10
51021-0700 Molex 25
0022012025 Molex 10
P6SMBJ43A SEMIKRON 200
PC357NT SHARP 125
PCF8575TS/1.112 NXP 10
SI4401DY-E3 vishay 10
SN65HVD251D TEXAS INSTRUMENTS 10
ST-080/B NINIGI 10
ST-080/B NINIGI 50
ST-082/B NINIGI 70
ST-084/Y NINIGI 50
UF4007 DC COMPONENTS 10
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VAR10-275 SR PASSIVES 10
VS-K64WP-8 VISATON 4
Z1.201-50G NINIGI 2
8-215079-0 TE CONNECTIVITY 35
Oznaczenie producenta Producent Tlos¢
09185106324 HARTING 10
MOR 1W-S 560K ROYAL OHM 10
20.00M SMDHC49S YIC 40
L78M0O5CDT STMICROELECTRONICS 10
ACS712ELCTR-05B-T Allegro MicroSystems 50
7-215079-6 TE CONNECTIVITY 55
7-215079-8 TE CONNECTIVITY 15
7-215460-8 TE CONNECTIVITY 10
8-0215079-2 TE CONNECTIVITY 10
154000.0,25 Siba 20
0679-9100-01 BEL FUSE 20
158000.0,25 Siba 200
158000.0,5 Siba 150
158000.1 Siba 120
158000.2 Siba 60
158000.3 Siba 60
158000.4 Siba 10
158000.7 Siba 120
BYV27/600 vishay 35
C1206C104K5RAC KEMET 100
CL321611T-4R7K-N Yageo 40
CY2P 680P 50
KINGBRIGHT
DC-7G3HWA ELECTRONIC 35
FKS2G013301A00KSSD WIMA 10
G2R-1-E-12VDC OMRON 20
HE2W107M22040HA SAMWHA 20
HPO06 1E 1% ROYAL OHM 100
INTERNATIONAL
IRF7343 RECTIFIER 10
KBL06 DC COMPONENTS 10
LCBB-601 FERROCORE 150
LE33CD STMICROELECTRONICS 35
LL-304GD2Y LUCKY LIGHT 100
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LL-304ID2Y LUCKY LIGHT 25
NATIONAL
LM19CIZ/NOPB SEMICONDUCTOR 15
LM211D TEXAS INSTRUMENTS 20
NATIONAL
LM2931CM/NOPB SEMICONDUCTOR 10
NATIONAL
LM39401S-3.3/NOPB SEMICONDUCTOR 10
NATIONAL
LM78LOSACM/NOPB SEMICONDUCTOR 15
112C-TXAR-RO1 ATTEND 10
MCP25020-1/SL Microchip 10
MCP4822-E/SN Microchip 25
MCX6251B1-3GT30G-50 Amphenol 75
MKP1J032206A00MYSD WIMA 10
MPEM-1U/400 SR PASSIVES 25
53047-0410 Molex 25
53261-0371 Molex 10
53261-0490 Molex 25
53261-0590 Molex 35
53261-0690 Molex 10
0532610771 Molex 10
53261-1271 Molex 35
53398-0590 Molex 20
SSM2166SZ Analog Devices 20
TEST-1BU 400
TS53YJ5K vishay 20
TS53YLIK vishay 15
WL1H477M12020BB SAMWHA 125
Z1.231-26PG NINIGI 10
Z1.304-2X5P NINIGI 20
Z1.311-40P NINIGI 3
430450200 Molex 70
430450600 Molex 30
32.768kHz WATCH-3x8 1QD 10
9-215083-2 TE CONNECTIVITY 30
B1112A1-ND3G-1-50 Amphenol 10
C330C224K1RS5TA KEMET 100
CNY17-3 vishay 35
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NATIONAL
DS26C32ATM/NOPB SEMICONDUCTOR 35
9019010000 WEIDMULLER 50
9019040000 WEIDMULLER 300
9019100000 WEIDMULLER 100
9019130000 WEIDMULLER 50
9019190000 WEIDMULLER
LL-S172VC-V1-2B LUCKY LIGHT 25
LL-S172PGC-G51B LUCKY LIGHT 80

KINGBRIGHT
KP-2012SYC ELECTRONIC 20
MCX1121A1-3GT30G-14-50 | Amphenol 30
MCX6121A13-GT30G-5-50 Amphenol 50
MCX6251B1-3GT30G-50 Amphenol 150
43025-0200 Molex 50
43025-0200 Molex 30
43025-0400 Molex 30
43025-0600 Molex 30
43025-1000 Molex 10
0430450400 Molex 40
0430450800 Molex 25
51021-0200 Molex 50
51021-0300 Molex 20
51021-0400 Molex 10
51021-0500 Molex 10
51021-0700 Molex 25
0022012025 Molex 10
P6SMBJ43A SEMIKRON 200
PC357NT SHARP 125
PCF8575TS/1.112 NXP 10
S14401DY-E3 vishay 10
SN65HVD251D TEXAS INSTRUMENTS 10
ST-080/B NINIGI 10
ST-080/B NINIGI 50
ST-082/B NINIGI 70
ST-084/Y NINIGI 50
UF4007 DC COMPONENTS 10
VAR10-275 SR PASSIVES 10
VS-K64WP-8 VISATON 4
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7Z1.201-50G NINIGI 2

8-215079-0 TE CONNECTIVITY 35

4. Termin wykonania zamowienia

Zamawiajacy wymaga dostawy czesci do 3 tygodni od daty zamdéwienia

5. Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelnienia tych warunkow

O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy:

a) spelniajg warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy;
b) nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 11 2 ustawy

c) zaoferuja fabrycznie nowe i wolne od wad czg$ci elektroniczne
— spelniajacy minimalne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy bedzie ocenial spelnianie powyzszych warunkéw wedtug formuty spelnia/nie
spetnia na podstawie zataczonych do oferty o§wiadczen i dokumentéw wymienionych w pkt.6.

6. Informacje o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy
w celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu

W celu spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszej SIWZ, wykonawcy zobowiazani sa do
ztozenia nastgpujacych dokumentéw 1 oswiadczen (w przypadku dokumentéw wymienionych
w pkt.6b dopuszcza si¢ przedstawienie kserokopii opatrzonych klauzulg ,,za zgodnos¢ z
oryginalem” potwierdzonych osobiscie przez przedstawicieli ~wykonawcéw lub
petnomocnikéw, z zastrzezeniem, iz pelnomocnictwo uwzgledniajace zakres i1 okres
obowiazywania — tozsame z przedmiotem post¢powania o zamdwienie publiczne — powinno
by¢ dotaczone do oferty):

a) formularz ofertowy, ztozony na druku, stanowiacym zalgcznik nr 1 do SIWZ;

b) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jesli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy,
wystawionego nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert; a
w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy

c) oswiadczenie o spelnieniu wymagan z art. 22 ust. 1 oraz o$wiadczenie o braku podstaw
wykluczenia z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759);

d) pelnomocnictwo/upowaznienie wskazujace zakres czynnosci upowaznionego

(w przypadku, gdy dokumenty sktada lub poswiadcza za zgodno$¢ z oryginatem

petnomocnik),

Na podstawie art. 23 ustawy Wykonawcy moga wspdlnie ubiegac si¢ o udzielenie zamdwienia.
Wykonawcy wystepujacy wspdlnie (konsorcjum) musza ustanowi¢ petnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia lub reprezentowania
ich w postgpowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamowienia
publicznego. Umocowanie moze wynika¢ z tresci umowy konsorcjum lub zosta¢ przediozone
wraz z oferta. Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do kazdego z
wykonawcow. Wszelka korespondencja prowadzona begdzie wylacznie z petnomocnikiem
(liderem).
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Jezeli oferta wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenia zamdéwienia zostata
wybrana, Zamawiajacy bedzie zadal przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia
publicznego umowy regulujacej wspdtprace tych wykonawcow.

Jesli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast
dokumentéw okreslonych w pkt 2 sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogtoszono upadtosci (dokument musi by¢ wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu sktadania wniosku).Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w
ktéorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o
ktérych mowa wyzej, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym oswiadczenie ztozone przed
notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania. Dokument musi by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wniosku.

7. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen i dokumentow, oraz wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania si¢ z wykonawcami

Wszelka korespondencja dotyczaca  zamdwienia publicznego, miedzy Wykonawca a
Zamawiajacym odbywac si¢ bedzie pisemnie, mailem jowsiak @piap.pl kzp @piap.pl.

W korespondencji nalezy powotywac si¢ na znak postepowania KZP/14/2012.

Wykonawca moze zwrdéci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie treSci specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia. Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie
tresci SIWZ wptynat do zamawiajacego nie p6zniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy przeSle tres¢ wyjasnien wszystkim Wykonawcom, ktérym dorgczono
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, bez wskazania zrddla zapytania oraz zamiesci
tre$¢ wyjasnien na stronie internetowej Zamawiajacego www.piap.pl

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w szczegélnie uzasadnionych przypadkach, w kazdym
czasie, przed uptywem terminu sktadania ofert do modyfikacji tresci SIWZ. Dokonana w ten
spos6b modyfikacj¢ Zamawiajacy przekaze niezwlocznie Wykonawcom, ktérym przekazano
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zamiesci jej tres¢ na stronie internetowej.
W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przedluzy termin sktadania ofert, z
uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych z
modyfikacji tresci SIWZ. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert zamawiajacy niezwlocznie
zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci taka informacje
na stronie internetowej Zamawiajacego. W takim przypadku, wszelkie prawa i zobowigzania
Wykonawcéw i Zamawiajacego dotyczace wczesniej ustalonego terminu begda podlegaly
nowemu terminowi.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ zwotania zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach technicznych upowazniony jest:
Stanistaw Nyecz tel. 22 87 40 314 w godzinach 9.00-14.00

W sprawach formalnych:
Joanna Gorzelniak — Owsiak tel. 22 87 40 233 w godzinach 8.30 - 13.30

8. Wymagania dotyczace wadium

W niniejszym postgpowaniu Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.
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9.

Termin zwiazania oferta

Wykonawca zwiazany bedzie ztozona oferta przez okres 30 dni liczac od dnia uptywu
terminu sktadania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

a)

Oferta powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

b) Kazdy Wykonawca moze przedstawi¢ tylko jedna ofertg.

C)

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

d) Ofertg nalezy przygotowac¢ zgodnie z formularzem ofertowym stanowiacym zalacznik

€)

nr 1 do niniejszej SIWZ. Wypelniony druk oferty traktowany bedzie jako jednoznaczne
wyrazenie woli realizacji zamoéwienia przez Wykonawcg.
Oferta powinna znajdowac si¢ w zamknigtej kopercie, uniemozliwiajacej zapoznanie
si¢ z jej zawartoscig bez jej otwierania:

- koperta musi posiada¢ nazwg i adres wykonawcy;

Oraz by¢ oznaczona w nastgpujacy sposob:

,Oferta - przetarg nieograniczony:” Dostawa czg¢$ci elektronicznych”
nie otwiera¢ przed 15.03.2012”
NR KZP/14/2011
Liczba stron (okreslié ile stron znajduje si¢ w kopercie)

Do oferty nalezy zataczy¢ wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ.
Ofert¢ nalezy napisa¢ w jezyku polskim w sposéb trwaly (na maszynie do pisania,
komputerze,  dtugopisem lub niescieralnym atramentem), na druku ofertowym (,,Oferta)
dotaczonym do SIWZ lub innej formie, ale przy doktadnym zachowaniu numeracji
stosowanej w druku ,Oferta”. Wykonawcy nie wolno dokonywaé¢ zadnych zmian
merytorycznych we zworze druku Oferta. Druk Oferta stanowi zatacznik numer 1 do SIWZ
(w formie drukowanej i w formacie elektronicznym)

h) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny by¢ zlozone wraz z tlumaczeniem na

3

jezyk polski, poswiadczone przez Wykonawce.

Oferta winna by¢ podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub
petnomocnika, o ktérym mowa w pkt 6.

Kazda zapisana strona oferty wraz z zalacznikami winna by¢ zszyta w calose,
ponumerowana kolejnymi numerami (z wylaczeniem stron czystych, bez nadruku, ktére
nie musza by¢ ponumerowane) i parafowana przez osobg podpisujaca ofert¢ wraz z
wszelkimi miejscami, w ktérych Wykonawca naniést zmiany.

k) Wszelkie poprawki lub zmiany w teks§cie musza by¢ parafowane przez osobg podpisujaca
oferte

1

1. Miejsce oraz termin sktadania 1 otwarcia ofert

a) Oferte w zapieczg¢towanej kopercie, opatrzonej napisem okreslonymi w pkt 10 SIWZ —
nalezy ztozy¢ osobiscie lub przesta¢ poczta na adres Zamawiajacego: Przemystowy
Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP, Al. Jerozolimskie 202, Warszawa, bud. 6
pok. 13

ZAMAWIAJACY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA OFERTY
ZE.0ZONE W INNYM MIEJSCU NIZ WSKAZANE POWYZEJ ORAZ ZA
BLEDNE OZNAKOWANIE KOPERT

b) Ofert¢ nalezy zlozy¢ w biurze Zamawiajacego okreslonego w pkt 11a do godziny
10" dnia 15.03.2012r.
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¢) Za moment faktycznego ztozenia oferty przyjmuje si¢ fakt jej fizycznego ztozenia za
potwierdzeniem w siedzibie PIAP, Al. Jerozolimskie 202, budynek 6, pok.13 w
Warszawie lub otrzymania przesytki pocztowej przez Zamawiajacego.

d) Celem dokonania zmian badz poprawek, Wykonawca moze, przed terminem sktadania
ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ wczesniej ztozona oferte i ztozy¢ ja po modyfikacji ponownie,
pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu sktadania ofert

e) Oferty wycofane przez wykonawce, beda mu zwrécone. po terminie otwarcia ofert. W
przypadku ztozenia oferty zamiennej, oferty pierwotne, wzgledem ofert zamiennych, nie
beda otwierane. Jako ostatnie w kolejnosci zostana otwarte koperty zawierajace oferty
przetargowe, co do ktérych stwierdzono, ze nie zostaly zmienione lub wycofane.

f) Oferte ztozona po terminie zwraca si¢ bez otwierania.

g) Komisyjne otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, ktore
odbedzie si¢ u zamawiajacego:

Przemystowy Instytut Automatyki i Pomiaréw PIAP
Warszawa, Al. Jerozolimskie 202, pok. 13 budynek 6
w dniu 15.03.2012 o godz.10™
i przebiega¢ bedzie zgodnie z art. 86 ustawy.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty realizacji zamdOwienia, w tym koszt
asortymentu, wymienionego w pkt 3, koszt transportu (dostawy)i instalacji .

Zaoferowana cena musi by¢ cena brutto.

Ceng oferty nalezy przedstawi¢ w Formularzu oferty (zataczniku nr 1 do SIWZ).

Cena musi by¢ podana w PLN, z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku

13. Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie Kierowal przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow oraz sposobu oceny ofert

a. Kryteria oceny i ich ranga w ocenie

L Kryterium Ranga

p |Cena 100 %
RAZEM 100 %

b. Sposdb obliczania wartosci punktowej

Warto$¢ punktowa poszczegdlnych kryteriéw bedzie wyliczana na podstawie
nastgpujacych

WZOrow:

Kryterium — K1 = 100 * najnizsza z oferowanych cen/cena z ocenianej oferty.

c. Zasady wyboru oferty i udzielenia zaméwienia:

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych, spetnia wszystkie
wymagania okreslone w SIWZ oraz zostala uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane

kryteria oceny.
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Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najnizsza cena brutto, odpowiadajaca
wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.

W przypadku oferty wykonawcy zagranicznego, w celu poréwnania ofert zamawiajacy do
ceny oferty doliczy warto$¢ podatku od towaréw i ustug VAT oraz warto$¢ optat celnych jaka
bedzie zobowiazany zaptaci¢ w przypadku wyboru tej oferty

14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Po uptywie terminu nie krétszego niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty, jezeli zawiadomienie zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp,
nie pozniej niz przed uplywem terminu zwiazania oferta, zostanie podpisana umowa z

wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana.

15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej
umowy

1. Wykonanie umowy:
Przez wykonanie umowy rozumiane jest wykonanie petnego zakresu ustugi (zgodnie z
zapisami w Rozdz. 3 niniejszej SIWZ.

2. Warunki ptatnosci:

Platnos¢ z tytulu wykonania ustugi okreslonej w ust. 1 bedzie realizowana przelewem na konto
Wykonawcy, na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru, w
terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wyptat zaliczek.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce¢ musi zawiera¢ ceny jednostkowe dostarczonego
sprzetu.

Ptatnosci beda realizowane w PLN.

Koszty obstugi bankowej powstate w banku Zamawiajacego pokrywa Zamawiajacy; koszty
obstugi bankowej powstate poza bankiem Zamawiajacego pokrywa Wykonawca.

3. Kary umowne

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania zamoéwienia szczegétowego Zamawiajacy
bedzie mial prawo zada¢ kary umownej w wysokosci 0,5 % wartosci tego zamdwienia, za
kazdy dzien zwtoki. W przypadku, gdy szkoda powstata z tego tytutu przewyzsza ustanowiona
kar¢ umowna Zamawiajacy ma prawo zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogdlnych.

W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kar¢ umowna w wysokosci 10% warto$ci umowy.
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W razie nieuregulowania przez Zamawiajacego platnoSci w wyznaczonym terminie,
Wykonawca ma prawo zada¢ zaptaty odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

W sprawach, ktére nie bgda uregulowane umowa zawarta pomigdzy stronami, zastosowane
zostang przepisy KODEKSU CYWILNEGO.

Wszystkie spory migdzy stronami (wynikle z wykonania umowy), ktérych nie da si¢ rozwiazac
polubownie rozstrzygane beda przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zobowiazania wynikajace z realizacji przedmiotu zamdéwienia, a spoczywajace na
wykonawcy oraz zamawiajacym zawiera wzOr umowy - zaltacznik nr 2 do SIWZ. Wzér
umowy po zapoznaniu si¢ z nim, zaakceptowaniu oraz parafowaniu przez osobg uprawniong

do reprezentowania wykonawcy nalezy dofaczy¢ do skiadanej oferty jako zalacznik.

4. Zmiany w umowie
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany postanowien umowy, na podstawie art. 144 ust 1 ustawy
Pzp

17. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacvch wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamowienia

Srodki ochrony prawnej przystugujace wykonawcy i innym uczestnikom postgpowania
szczegbtowo okreslone zostaty w Dziale VI ustawy.

18. Informacje o przewidywanych zamowieniach uzupelniajacych, o ktorych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielania zamowien uzupetniajacych.

19. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakimi
musza odpowiada¢é oferty wariantowe, jezeli zamawiajacy dopuszcza ich skladanie

Zamawiajacy wyklucza skladanie ofert wariantowych.

20. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiajacym a wykonawca

Nie dotyczy.

21. Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym
postgpowaniu.

22. Zalaczniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia:
Zatacznik nr 1 — Formularz oferty wraz z zatacznikami,

Zatacznik nr 2 - Wz6r umowy,

Zaltacznik nr 3 — Wzo6r Protokotu dostawy

Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia

ZATWIERDZAM
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